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Abstract (en)
A soft, elastic rubber or plastic layer (5), e.g. made of silicon rubber foam, is associated with the switch component (2). The operational force (4) acts
indirectly upon it.

Abstract (de)
Eine erfindungsgemässe Flachtastatur wird durch eine fest zusammengefügte Struktur von im Wesentlichen flächig ausgebildeten Materialschichten
(1, 5, 8, 9, 12, 13, 14) gebildet. Die fest zusammengefügte Struktur bildet eine montagefertige Einheit mit wenigstens einem Tastbereich (3'', 3''').
Die Flachtastatur weist wenigstens eine flächig ausgebildete Trägermaterialschicht (1), wenigstens ein Schaltelement (2) und eine im Wesentlichen
flächig ausgebildete, weichelastische Gummi- oder Kunststoffschicht (5) auf. Wenigstens eine erste und wenigstens eine zweite Schaltkontaktfläche
sind dabei auf der Trägermaterialschicht (1) aufgebracht. Die beiden Schaltkontaktflächen sowie das Schaltelement (2) sind dem Tastbereich
(3'', 3''') zugeordnet, wobei das Schaltelement (2) durch eine Auslösekraft (4) - sich selbsttätig zurückstellend - verformbar ist. Bei einem solchen
Verformen des Schaltelementes (2) entsteht eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den beiden Schaltkontaktflächen, wodurch die Funktion
der Tastatur ausgelöst wird. Die Auslösekraft (4) wird dabei über die Frontfläche der Flachtastatur in den Tastbereich (3'', 3''') eingeleitet. Gemäss
der Erfindung ist die weichelastische Gummi- oder Kunststoffschicht (5) dem Schaltelement (2) in der Weise zugeordnet, dass die Auslösekraft (4)
mittelbar über die weichelastische Gummioder Kunststoffschicht (5) auf das Schaltelement (2) einwirkt. <IMAGE>
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